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EANS-Adhoc: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft /
AT&S beschliel3t weiteren Ausbau der Division IC-Substrate mit einem
Investitionsvolumen von rund 200 Mio. €

Veroffentlichung einer Insiderinformation gemaf Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Fur den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Leoben -

* Mttelfristprognose: Zwei-MI1iarden-Ursatzgrenze mit einer EBITDA- Marge von
25 - 30 %bereits 2023/ 24 ulberschritten

* Der steigende Marktbedarf von ABF-Substraten macht Erweiterung der Kapazitéten
not wendi g

Der Bedarf nach ABF-Substraten, die am Standort in Chonggi ng, China, produziert
wer den, ist ungebrochen stark. Aufgrund der auch in Zukunft erwarteten starken
Nachfrage hat der Vorstand beschl ossen, die in Chongqi ng zur Verfigung stehenden
FI &chen vol | standig fudr die Produktion von ABF-Substraten auszubauen. Daflr i st

i n den nachsten vier Jahren ein zusétzliches Investitionsvolunmen von rund 200

M o. EUR vorgesehen

Di ese Kapazitatserweiterung wird das Unternehnenswachstum weiter unterstiitzen
und es ernbglicht AT&S, sich bei neuen Kunden zu positionieren. Derzeit befindet
sich das Werk 11l in Chongging in Installation und Qualifikation. D e Produktion
startet nun bereits im Geschaftsjahr 2021/22. ABF-Substrate sind die gegenwartig
doni ni erende Technol ogi e fir die Anwendung i m Bereich von Hochl ei stungsrechnern,
die i mHerzen der neisten Server, Personal Conputer, 5G Basisstationen und
kinftig Autonobile zu finden sind. Bis 2025 will AT&S zu den drei groften ABF-
Substrat e- Anbi etern weltweit aufsteigen und das Ziel, ein "Interconnect Sol ution
Provider" im Sinne der "More than AT&S"-Strategie zu sein, erreichen. Mt diesen
zusat zl i chen Kapazitaten passt der Vorstand die Mttelfristprognose an und
erwartet bereits 2023/24 die Uberschreitung der Zwei-M11iarden-Unsat zgrenze
(zuvor 2024/ 25) und eine EBI TDA- Marge von 25 bis 30 %

Paral |l el dazu priaft AT&S geeignete Optionen fir kunftige Wachstumsschritte, um
auf mbgliche Marktentw ckl ungen vorbereitet zu sein. Die Fertigung von Hi ghtech-
Ver bi ndungsl 6sungen i st eine der wichtigsten Saul en von AT&S und hat daher eine
grofRRe Bedeutung fiur die Zukunft des Unternehmens. "Wr missen visiondr denken
und beschaftigen uns sténdig mt den Thenen Technol ogi eentw ckl ung und
Produktion", sagt AT&S-CEO Andreas Gerstennmayer. "Wr sind standig auf der Suche
nach neuen Zugéngen und Mjglichkeiten, wir identifizieren und entw ckel n Fahi g-
und Fertigkeiten und versuchen heute jene Technol ogi en auszumachen, die kinftig
die Digitalisierung vorantrei ben werden."
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